
MAPEI SYSTEMLÖSUNG
für Holzuntergründe

wsd.mapei.de



Überraschung bei Altuntergründen?
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  1  1      Untergrund: Alte Holzdielen  
  oder OSB-Platten

  2   2   Spachtelmasse + Dispersion 
  PLANIPATCH XTRA +  
LATEX PLUS

  3   3   Dispersionsgrundierung 
 ECO PRIM T PLUS

    4 4     Bodenspachtelmasse  – zementär 
FIBERPLAN XTRA

  5   5   Mikrofaser-Designbelagsklebstoff 
 ULTRABOND ECO 4 LVT

    6 6   Designbelag (LVT)

Vorteile:
•    Maximale Sicherheit auf Problemuntergründen durch optimalen  

Verbund und Elastizität

•    Sichere Belagsverlegung durch ebene Oberfläche mit  
Planipatch Xtra + Latex Plus, da fügenfüllend ohne einzufallen

•     Kein Aufquillen der Holzdielen, da wasserarmes System

•    Geringe Aufbauhöhe, perfekt für Sanierungen im Bestand 

Top-Lösung für kritische Untergründe:
•    Standfeste Spachtelmasse in Verbindung mit Latex-Vergütung,  

einfache Verarbeitung mit entkoppelnder Wirkung; macht Bewegungen   
im Untergrund möglich ohne zu reißen

•      Einfacher und sicherer Aufbau auf bewegungsfreudigen Untergründen,  
wie Holzdielen oder Holzwerkstoffplatten

•     Im System mit MAPENET 150 auch zum überspachteln unterschiedlicher   
Untergründe geeignet

Geeignete Baustellen:
•    Altbausanierungen aller Art im privaten und gewerblichen Bereich

•    Besonders gut bei alten Holzdielen, OSB-Platten oder anderen  
bewegungsfreudigen Untergründen

•    Auch geeignet auf anderen Problemuntergründen, z. B. Metall,  
PVC-Belägen, Altestrichen, Keramik



Die Systemlösung für Holzuntergründe

Sanierung bei alten 
Holzuntergründen

UNTERGRUND
Alte Holzdielen oder Span-/OSB-Platten
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PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS
Standfeste Spachtelmasse, zementär + elastifizierende Dispersion

 · Konsistenz variabel einstellbar, dünn für Flächenspachtelungen und standfest  
für Anspachtelungen und Anrampungen 

 · Geschmeidig aufzuziehen und modellierbar, einfache Verarbeitung wie eine  
standfeste Spachtelmasse

 · Kein Einfallen auch bei größeren Fugen, für eine geschlossene Oberfläche 
schon beim ersten Auftrag

 · Hohe Haftung, auf nahezu allen Untergründen ohne Grundierung
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 · Zwischengrundierung als perfekte Vorbereitung zum nachfolgenden Ausgleichen
 · Sehr schnell trocknend, nur 10 Minuten Wartezeit im System auf gleicher Materialbasis
 · Grundierkonzentrat, verdünnbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4

ECO PRIM T PLUS
Dispersionsgrundierung – Konzentrat

3

 · Stabiler Flächenausgleich, rissüberbrückend mit optimaler Fasereinbindung
 · Außergewöhnlich guter Verlauf, hohe Flächenleistung für kellenschlagfreie Flächen
 · Dank spezieller Fasern sogar problemlos rakelbar

FIBERPLAN XTRA
Bodenspachtelmasse, zementär – faserarmiert
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ULTRABOND ECO 4 LVT
Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
 · Mikrofasertechnologie für außerordentliche Dimensionsstabilität 

und fugenfreie Flächen
 · Hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung ohne  

Verrutschen der Beläge
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DESIGNBELAG6

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de

https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/planipatch-xtra
https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/latex-plus
https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/eco-prim-t-plus-dispersionsgrundierung
https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/fiberplan-xtra
https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/ultrabond-eco-4-lvt-mikrofaser-designbelagsklebstoff
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MAPEI GmbH
IHP Nord, Bürogebäude 1 
Babenhäuser Straße 50  
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 50197-0 
Fax +49 6026 50197-48
www.mapei.de 
info@mapei.de

MAPEI GmbH 
Technischer Support
Tel. +49 6026 50197-771 
awt@mapei.de


